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SUPPORT POUR COMPOSANT ELECTRIQUE ET DISPOSITIF ELECTRIQUE COMPRENANT LE SUPPORT ET

LE COMPOSANT.

@ Ce support (12) comprend une partie métallique (PM)
conductrice destinée a étre chauffée pour 'assemblage du
composant électrique (22) sur la partie métallique (PM). Il
comprend également une partie en matériau synthétique
(PS), jointive avec la partie métallique (PM), assurant la co-
hésion du support (12). Cette partie en matériau synthétique
(PS) comprend une masse de basse température de fusion
(14) et une masse de haute température de fusion (16), in-
tercalée entre la masse de basse température de fusion
(14) et la partie métallique (PM). Plus particulierement, la
masse de haute température de fusion (16) est réalisée
dans un matériau ayant une température de fusion supé-
rieure a la température de fusion de la masse de basse tem-
pérature de fusion (14).
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La présente invention concerne un support pour composant électrique et un
dispositif électrique comprenant le support et le composant électrique.

Elle s'applique plus particuliéerement a un support sur lequel on assemble un
composant électrique, par exemple une pastille semi-conductrice, par soudage avec ou
sans apport de matiére.

On connait déja, dans I'état de la technique, un support pour composant électrique
comprenant une partie métallique conductrice, destinée a étre chauffée pour 'assemblage
du composant électrique sur la partie métallique, et une partie en matériau synthétique,
jointive avec la partie métallique, assurant la cohésion du support, comprenant une masse
de basse température de fusion.

Généralement, la masse de basse température de fusion est formée, notamment
pour des raisons économiques, dans un matériau peu résistant a la chaleur, ayant une
température de fusion relativement basse, inférieure a 200°C.

Afin d’'assembler le composant par soudage, avec ou sans apport de matiére, il est
nécessaire de chauffer la partie métallique au droit du composant a une température de
soudage pouvant atteindre localement 300°C par exemple.

Par conséquent, afin de protéger la partie en matériau synthétique d’une élévation
de température trop importante, il est nécessaire de prévoir une distance de sécurité
suffisante entre la partie en matériau synthétique et le composant soudé sur la partie
métallique.

De ce fait, une partie relativement importante de la masse de la partie métallique
n'est utile que lors de I'assemblage du composant et augmente I'encombrement du
support et du dispositif électrique comprenant ce support.

L'invention a notamment pour but de proposer un support pour composant
électrique dans lequel les dimensions de la partie métallique sont relativement réduites,
ceci sans risque d’endommagement de la partie en matériau synthétique lors de
'assemblage du composant sur le support.

A cet effet, linvention a pour objet un support du type précité, caractérisé en ce
que la partie en matériau synthétique comprend une masse de haute température de
fusion, intercalée entre la masse de basse température de fusion et la partie métallique et
réalisée dans un matériau ayant une température de fusion supérieure a la température
de fusion de la masse de basse température de fusion.

Comme la masse de haute température de fusion a une température de fusion
supérieure a la masse de basse température de fusion, il est possible de réduire, voire

annuler, la distance de sécurité entre le composant et la partie en matériau synthétique.
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Une réduction de cette distance permet une réduction des dimensions du dispositif
électrique.

Par ailleurs, méme si le matériau de la masse de haute température de fusion est
plus colteux que le matériau de la masse de basse température de fusion, la réduction de
la masse totale de la partie en matériau synthétique et de la partie métallique permet de
compenser au moins partiellement le co(t supplémentaire relatif a l'utilisation d'un
matériau plus codteux.

Un support selon linvention peut en outre comporter I'une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes :

- le matériau de la masse de haute température de fusion est choisi parmi du
polyétheréthercétone, du polyétheréthercétone haute température et du polymére
cristal liquide ;

- le matériau de la masse de basse température de fusion est choisi parmi du
polysulfure de phényléne et du terphényle polybromé ;

- la masse de haute température de fusion est surmoulée sur la partie métallique ;

- la masse de basse température de fusion est surmoulée sur la masse de haute
température de fusion.

L'invention a encore pour objet un dispositif électrique comprenant un support et un
composant électrique assemblé sur le support, caractérisé en ce que le support est un
support selon l'invention.

Un dispositif électrique selon linvention peut en outre comporter I'une ou plusieurs
des revendications suivantes :

- le composant électrique est soudé sur la partie métallique du support avec apport
de matiére ;

- le composant électrique est soudé sur la partie métallique du support sans apport
de matiére.

L’invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui va suivre, donnée
uniqguement a titre d’'exemple et faite en se référant aux dessins annexés dans lesquels :

- lafigure 1 est une vue en coupe d'un dispositif électrique selon I'invention ;

- la figure 2 est une vue en coupe du dispositif de la figure 1, illustrant une étape
d’assemblage d'un composant électrique sur un support selon l'invention.

On a représenté sur la figure 1 un dispositif électrique selon l'invention. Le dispositif
est désigné par la référence générale 10.

Ce dispositif 10 comprend un support 12 ayant une forme générale de plaque.
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En particulier, le support 12 comprend une partie métallique PM conductrice et une
partie en matériau synthétique PS, jointive avec la partie métallique PM, assurant la
cohésion du support 12.

La partie métallique PM et la partie en matériau synthétique PS sont délimitées par
des faces opposées du support 12.

Le matériau dans lequel est réalisé la partie métallique PM peut comprendre par
exemple du cuivre ou du fer.

La partie en matériau synthétique PS comprend une masse 14 de basse
température de fusion. La température de fusion de la masse 14 est de l'ordre, par
exemple, de 200°C.

Le matériau de la masse de basse température de fusion 14 est, par exemple, choisi
parmi du polysulfure de phényléne (acronyme anglais : PPS) et du terphényle polybromé
(acronyme anglais : PBT).

Par ailleurs, la partie en matériau synthétique PS comprend encore une masse 16
de haute température de fusion, intercalée entre la masse de basse température de
fusion 14 et la partie métallique PM.

Plus particuliérement, la masse de haute température de fusion 16 est réalisée dans
un matériau ayant une température de fusion supérieure a la température de fusion de la
masse de basse température de fusion 14. Par exemple, la température de fusion de la
masse de haute température de fusion 16 est de I'ordre de 300°C.

De préférence, la masse de haute température de fusion 16 est réalisée dans un
matériau choisi parmi du polyétheréthercétone (acronyme anglais: PEEK), du
polyétheréthercétone haute température (acronyme anglais : PEEK HT) et du polymére
cristal liquide (acronyme anglais : LCP).

La partie métallique PM est délimitée par un bord 18 de jonction avec la partie en
matériau synthétique PS, plus particulierement avec un premier bord 20 de la masse de
haute température de fusion 16.

La masse de basse température de fusion 14 est délimitée par un bord 22 de
jonction avec un deuxiéme bord 24 de la masse de haute température de fusion 16.

Les bords 18 et 20 de jonction avec les premier et deuxiéme bords 22 et 24 de la
masse de haute température de fusion 16 s’étendent entre les faces opposées du support
12.

De facon avantageuse, la masse de haute température de fusion 16 est surmoulée
sur le bord de jonction 18 de la partie métallique PM et la masse de basse température de

fusion 14 est surmoulée sur le bord 24 de la masse de haute température de fusion 16.
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Dans I'exemple décrit, les bords 18 et 20 ainsi que les bords 22 et 24 ont des formes
générales de feuillures complémentaires.

Le dispositif électrique 10 comprend encore un composant électrique 26, par
exemple du type pastille semi-conductrice, assemblé sur une premiére face F1 de la
partie métallique PM.

Dans I'exemple décrit, le composant 26 est soudé sur la partie métallique PM du
support 12 avec apport de matiére. A cet effet, on voit sur la figure 1 qu'une masse 28 de
brasure est intercalée entre le composant 26 et la premiére face F1 de la partie métallique
PM.

La masse 28 de brasure peut éventuellement étre formée par un revétement (non
représenté) de la premiére face F1 de la partie métallique PM, solidaire de la partie
métallique PM avant le brasage, le matériau du revétement pouvant étre par exemple du
nickel.

En variante, le composant 26 est soudé sans apport de matiére sur la premiére face
F1 de la partie métallique PM.

La figure 2 illustre I'étape de brasage du composant 26 sur le support 12
conformément a un procédé de brasage classique.

Ainsi, afin de faire fondre la masse de brasure 28, on chauffe la partie métallique PM
au droit du composant 26 par exemple par irradiation par un faisceau laser 30 d'une
deuxiéme face F2 de la partie métallique PM opposée a la premiére face F1.

En variante, on chauffe la partie métallique PM au droit du composant 26 avec une
thermode ou une micro-flamme.

La chaleur se propage alors dans la partie métallique PM et atteint notamment la
partie en matériau synthétique PS.

Comme la partie en matériau synthétigue PS comprend une masse de haute
température de fusion 16 intercalée entre la masse de basse température de fusion 14 et
la partie métallique PM, la masse de basse température de fusion 14 ne risque pas d’étre
endommagée par une élévation trop importante de température.

En réalisant la masse de haute température de fusion 16 dans un matériau de
température de fusion supérieure a la température de fusion de la masse de brasure 28, il
est possible de réduire la distance de sécurité prévue entre la masse de haute
température de fusion 16 et le composant électrique 26 et ainsi de réduire la masse de la
partie métallique PM.

L’invention permet alors, en réduisant la masse de la partie métallique PM, de
réduire la masse de la partie en matériau synthétique PS, et ainsi la masse du dispositif

électrique 10.
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REVENDICATIONS

1. Support (12) pour composant électrique (22) comprenant une partie métallique
(PM) conductrice, destinée a étre chauffée pour 'assemblage du composant électrique
(22) sur la partie métallique (PM), et une partie en matériau synthétique (PS), jointive
avec la partie métallique (PM), assurant la cohésion du support (12), comprenant une
masse de basse température de fusion (14), caractérisé en ce que la partie en matériau
synthétique (PS) comprend une masse de haute température de fusion (16), intercalée
entre la masse de basse température de fusion (14) et la partie métallique (PM) et
réalisée dans un matériau ayant une température de fusion supérieure a la température
de fusion de la masse de basse température de fusion (PS).

2. Support (12) selon la revendication 1, dans lequel le matériau de la masse de
haute température de fusion (16) est choisi parmi du polyétheréthercétone, du
polyétheréthercétone haute température et du polymeére cristal liquide.

3. Support (12) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le matériau de la masse
de basse température de fusion (14) est choisi parmi du polysulfure de phényléne et du
terphényle polybromé.

4. Support (12) selon l'une quelconque des revendications 1 a 3, dans lequel la
masse de haute température de fusion (16) est surmoulée sur la partie métallique (PM).

5. Support (12) selon la revendication 4, dans lequel la masse de basse
température de fusion (14) est surmoulée sur la masse de haute température de fusion
(16).

6. Dispositif électrique (10) comprenant un support (12) et un composant électrique
(22) assemblé sur le support (12), caractérisé en ce que le support (12) est un support
selon I'une quelconque des revendications 1 a 5.

7. Dispositif électrique (10) selon la revendication 6, dans lequel le composant
électrique (22) est soudé sur la partie métallique (PM) du support (12) avec apport de
matiere.

8. Dispositif électrique (10) selon la revendication 6, dans lequel le composant
électrique (22) est soudé sur la partie métallique (PM) du support (12) sans apport de

matiéere.
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